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Abstract (en)
The plate (1) has a drive connection (2) supported at a supporting plate (3). The supporting plate sits on an elastically deformable cushion (5). The
supporting plate has a cover (4) that is designed as a mechanically-loadable structure part. An outer edge of the cover is fixedly connected with the
supporting plate. Radially-running rods are arranged between the supporting plate and the cover and fixedly connected with the supporting plate
and with the cover. Hollow spaces filled with foam material i.e. polyurethane foam, are formed between the cover and the grinding plate. The drive
connection has a connection element that is made from metal.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Schleifteller (1, 20) für eine insbesondere rotierende Oberflächenfeinbearbeitung mit einem zur Verbindung mit einer
rotierenden Antriebsmaschine vorgesehenen oberseitigen Antriebsanschluss (2) an einer Stützplatte (3), die auf einem elastisch verformbaren
Kissen (5) sitzt, das unterseitig mit einem Arbeitsmittel belegt oder mit einem Haftbelag (6) zum lösbaren Anbringen einer Arbeitsmittelscheibe
versehen ist, wobei die Stützplatte (3) mit einem mit axialem Zwischenabstand angeordneten Deckel (4) versehen ist. Der Deckel (4) ist als
mechanisch belastbares Strukturteil ausgeführt und zumindest an einem Außenrand (14) fest mit der Stützplatte (3) verbunden und zwischen der
Stützplatte (3) und dem Deckel (4) sind vorwiegend radial verlaufende Stege (12) angeordnet und sowohl mit der Stützplatte (3) und als auch mit
dem Deckel (4) zumindest stellenweise fest verbunden, um einen strukturell steifen Schleifteller mit begrenztem Materialaufwand und Gewicht zu
erzielen.
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